
 
平成23年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 
 
 

修正の理由 
平成22年7月27日に、電子デバイスシステム事業を中心に顧客の設備投資が拡大していることから、平成23年3月期第2四
半期（累計）連結業績予想を上方修正いたしました。 
 
しかし、同事業における評価装置や後工程・実装装置等の需要が予想以上に強いことに加え、医用分析装置等（科学・医
用システム事業）、携帯電話等（産業・ITシステム事業）、自動車関連部材・光関連部材等（先端産業部材事業）が、海外市
場向けを中心に出荷が予想を上回ることから、平成23年3月期第2四半期（累計）連結業績予想の売上高、営業利益、経常
利益、四半期純利益は前回予想を上回る見込みです。 
 
なお、通期業績予想については、平成22年10月26日に予定している平成23年3月期第2四半期決算の発表時にお知らせし
ます。 
 
（注）上記予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の
様々な要因により異なる結果となることがあります。 
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業績予想の修正に関するお知らせ  

最近の業績動向を踏まえ、平成22年7月27日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知
らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純

利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 323,000 9,000 9,200 6,200 45.08
今回発表予想(B) 335,200 13,700 14,300 9,700 70.52
増減額(B-A) 12,200 4,700 5,100 3,500
増減率(%) 3.8 52.2 55.4 56.5
（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成22年3月期第2四半期）

281,687 △7,634 △6,984 △5,307 △38.58


